Skladba &. 7: SDK_KLH_DVD12_ODV.FAS.

LEGENDA:

RozloZeni tlakii vodn{ pary v typickém mist# konstrukce
SDE_KLH_DVD12_ 0D

Zatizeni vngjEi navrhovou teplotou avhkost dle CSN 730540

Sadiokarton
Parel KLH 3x S4mm

Hofatex therm + rodt

Interiér oc

21
Hofafest UD So%
Isocell Orega - protivalma izolace Fmie dRDe
P [Pa] 840%

2148 | — nasye. tak

—_ liorel.lt\lfk
— shut. tal
185 — kond. zdna
1644
1333 —1

1142

891
B40
389
R —

138

10,0000 00444 0.0887 01331 01775 0.2219
Tlougtky .. d [m]

Obr. 7: Nahled skladby. 7 a rozlozeni tlakvodni pary

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] ANW/mK] C[J/kgK] p[kg/m3] M-]

1 Séadrokarton 0.0125 0.2200 1060.0 750.0 9.0
2 Panel KLH 3s 94 0.0940 0.1300 1600.0 490.0 50.0
3 Hofatex therm 0.0800 0.0400 2100.0 160.0 7.2
4 Hofafest UD 0.0350 0.0480 2100.0 270.0 8.9
5 Isocell Omega (Sd<0,05m) 0.00035 0.3500 1500.0 285.0 143.0

Korekce soucinitele prostupu tepla na vliv systematickych tepelnych mostt dU: 0.038 W/m2K

Okrajové podminky vypo étu : (ext: CR, mista 400 m.n.m., int: tfida vnitfni vihkosti 4.)

Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 210C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

Tepelny odpor pfi prestupu tepla: Rsi = 0.13 (0.25 ) m°K/W, Rse = 0.04 m’K/W

Tepeln é technické a vihkostni parametry:

Tepelny odpor konstrukce R : 3.04 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.30 W/m2K
Difuzni odpor konstrukce ZpT : 3.1E+0010 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* : 122.7

Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* : 12.1h

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 18.30 €
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.925

Celoro énf bilance vihkosti dle €SN 730540:
PFi venkovni navrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 4.274E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa _fené vihkosti dle €SN EN ISO 13788:
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Hodnoceni:
Velmi perspektivni a pouzivana skladba s nizkym difuznim odporem, bez rizika kondenzace, s vys§§im
teplotnim Utlumem a vétSim fazovym posunem teplotniho kmitu. Skladba je vhodna i pro pouziti
v prostiedi s extrémnimi okrajovymi podminkami.
Vyhody: Nizky difuzni odpor, bez rizika kondenzace, vysSi teplotni Gtlum a vétsi fazovy posun
teplotniho kmitu. Posledni vrstva izolace nepotfebuje rost a ve spojich je opatfena perem a drazkou.

Nevyhody: Relativné vySsi pofizovaci naklady.
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